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(57)摘要

本发明提供了一种能形变回复的丙烯酸基

胶黏剂及其制备方法，包括以下步骤：将丙烯酸

胶黏剂和苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体混合

均匀，制得共混物A；在共混物A中加入交联剂混

合均匀，制得共混物B；将共混物B均匀涂覆在薄

膜上，干燥后加热交联，制得形变回复丙烯酸基

胶黏剂。通过严格控制丙烯酸胶黏剂和苯乙烯‑

异戊二烯‑苯乙烯弹性体的配比、交联剂的使用

量以及热交联的温控方法，提高了丙烯酸胶黏

剂/苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体系统的粘合

性能和形变回复率。
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1.一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，包括以下步骤：

将丙烯酸胶黏剂和苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体混合均匀，制得共混物A；

在共混物A中加入交联剂混合均匀，制得共混物B；

将共混物B均匀涂覆在薄膜上，干燥后加热交联，制得形变回复丙烯酸基胶黏剂。

2.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，所述

混合均匀的方式为机械搅拌和/或超声处理。

3.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，按照

重量份数计，所述丙烯酸胶黏剂为80‑95重量份。

4.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，按照

重量份数计，所述苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体为5‑20重量份。

5.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，所述

交联剂为异氰酸酯含量在12.5%到13.5%之间的氨基树脂。

6.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，按照

重量份数计，所述交联剂为0.2‑1.0重量份。

7.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，所述

干燥温度为80  ℃，干燥时间为10  min。

8.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，所述

加热交联的方法为：先在110  ℃ 下热交联  5  min，然后在  70  ℃ 下热交联  12  h。

9.根据权利要求1所述的能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，其特征在于，所述

薄膜为聚酯薄膜、尼龙薄膜、聚乙烯薄膜和/或聚丙烯薄膜中的任意一种。

10.一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂，其特征在于，采用权利要求1‑8任一所述的制

备方法制备得到。
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一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂及其制备方法，属于复合胶粘材料

领域。

背景技术

[0002] 丙烯酸胶黏剂在各个领域都很重要，因为当用于组装不同的材料时，其可以让基

材在弱压力下轻松分离而不会留下残留物。丙烯酸胶黏剂含有各种可改性以赋予功能的反

应性单体，在工业应用中应用最为广泛，例如拼接胶带、图形薄膜、显示产品和医疗产品。当

丙烯酸胶黏剂用于固定柔性显示器中的各个层时，它们必须能够承受弯曲或滚动产生的应

力和应变。然而，单独使用丙烯酸胶黏剂还无法实现足够的变形和回复。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂及其制备方法，旨在解

决现有技术中存在的胶黏剂形变能力不足的问题。

[0004] 为解决上述技术问题，本发明是采用下述技术方案实现的：

一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂的制备方法，包括以下步骤：

将丙烯酸胶黏剂和苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体混合均匀，制得共混物A；

在共混物A中加入交联剂混合均匀，制得共混物B；

将共混物B均匀涂覆在薄膜上，干燥后加热交联，制得形变回复丙烯酸基胶黏剂。

[0005] 进一步的，所述混合均匀的方式为机械搅拌和/或超声处理。

[0006] 进一步的，按照重量份数计，所述丙烯酸胶黏剂为80‑95重量份。

[0007] 进一步的，按照重量份数计，所述苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体为5‑20重量份。

[0008] 进一步的，所述交联剂为异氰酸酯含量在12.5%到13.5%之间的氨基树脂。

[0009] 进一步的，按照重量份数计，所述交联剂为0.2‑1.0重量份。

[0010] 进一步的，所述干燥温度为80  ℃，干燥时间为10  min。

[0011] 进一步的，所述加热交联的方法为：先在110  ℃下热交联  5  min，然后在  70  ℃下

热交联  12  h。

[0012] 进一步的，所述薄膜为聚酯薄膜、尼龙薄膜、聚乙烯薄膜和/或聚丙烯薄膜中的任

意一种。

[0013] 本发明还提供了由以上制备方法制备得到的一种能形变回复的丙烯酸基胶黏剂。

[0014] 与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：

（1）通过在苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体的存在下交联丙烯酸胶黏剂来改善两

种材料分子链之间的键合。在交联丙烯酸胶黏剂/苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体系统中，

苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体能够增加剪切应力和剪切应变。

[0015] （2）通过严格控制交联剂氨基树脂中异氰酸酯的含量，既能提高了丙烯酸胶黏剂/

苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体系统的粘合性能和形变回复率，也能避免交联剂含量过
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高，使得丙烯酸胶黏剂/苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯薄膜会由于过度交联而变得更硬，并且由

于塑性区域的减小而不能承受特定的变形。

具体实施方式

[0016] 下面对本发明作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本发明的技术方

案，而不能以此来限制本发明的保护范围。

[0017] 实施例1

将80重量份丙烯酸胶黏剂和20重量份苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体经过搅拌/

超声处理混合均匀得到共混物A；

向共混物A中加入0 .2重量份的氨基树脂，其中氨基树脂中异氰酸酯的含量为

12.5%，经过搅拌/超声处理混合均匀获得共混物B；

将共混物B涂敷在聚酯薄膜上，在80  ℃下干燥10  min，在110  ℃下热交联  5  min，

在  70  ℃下热交联  12  h，制得具有形变回复的丙烯酸基胶黏剂。

[0018] 对本实施方式所述丙烯酸基胶黏剂进行性能测试，测得最大应力为210  kPa，形变

回复率为21%。

[0019] 实施例2

将85重量份丙烯酸胶黏剂和15重量份苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体经过搅拌/

超声处理混合均匀得到共混物A；

向共混物A中加入0 .4重量份的氨基树脂，其中氨基树脂中异氰酸酯的含量为

12.8%，经过搅拌/超声处理混合均匀获得共混物B；

将共混物B涂敷在聚酯薄膜上，在80  ℃下干燥10  min，在110  ℃下热交联  5  min，

在  70  ℃下热交联  12  h，制得具有形变回复的丙烯酸基胶黏剂。

[0020] 对本实施方式所述丙烯酸基胶黏剂进行性能测试，测得最大应力为365  kPa，形变

回复率为45%。

[0021] 实施例3

将90重量份丙烯酸胶黏剂和10重量份苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体经过搅拌/

超声处理混合均匀得到共混物A；

向共混物A中加入0 .6重量份的氨基树脂，其中氨基树脂中异氰酸酯的含量为

13.1%，经过搅拌/超声处理混合均匀获得共混物B；

将共混物B涂敷在聚酯薄膜上，在80  ℃下干燥10  min，在110  ℃下热交联  5  min，

在  70  ℃下热交联  12  h，制得具有形变回复的丙烯酸基胶黏剂。

[0022] 对本实施方式所述丙烯酸基胶黏剂进行性能测试，测得最大应力为390  kPa，形变

回复率为58%。

[0023] 实施例4

将95重量份丙烯酸胶黏剂和5重量份苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体经过搅拌/

超声处理混合均匀得到共混物A；

向共混物A中加入0 .8重量份的氨基树脂，其中氨基树脂中异氰酸酯的含量为

13.3%，经过搅拌/超声处理混合均匀获得共混物B；

将共混物B涂敷在聚酯薄膜上，在80  ℃下干燥10  min，在110  ℃下热交联  5  min，
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在  70  ℃下热交联  12  h，制得具有形变回复的丙烯酸基胶黏剂。

[0024] 对本实施方式所述丙烯酸基胶黏剂进行性能测试，测得最大应力为418  kPa，形变

回复率为67%。

[0025] 实施例5

将95重量份丙烯酸胶黏剂和5重量份苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体经过搅拌/

超声处理混合均匀得到共混物A；

向共混物A中加入1 .0重量份的氨基树脂，其中氨基树脂中异氰酸酯的含量为

13.5%，经过搅拌/超声处理混合均匀获得共混物B；

将共混物B涂敷在聚酯薄膜上，在80  ℃下干燥10  min，在110  ℃下热交联  5  min，

在  70  ℃下热交联  12  h，制得具有形变回复的丙烯酸基胶黏剂。

[0026] 对本实施方式所述丙烯酸基胶黏剂进行性能测试，测得最大应力为432  kPa，形变

回复率为74%。

[0027] 对比例1

与实施例5的区别在于，不添加苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体和氨基树脂，对本

实施方式所制得的丙烯酸基胶黏剂进行性能测试，测得最大应力为95  kPa，形变回复率为

16%。

[0028] 对比例2

与实施例1的区别在于，不添加氨基树脂，对本实施方式所制得的丙烯酸基胶黏剂

进行性能测试，测得最大应力为150  kPa，形变回复率为27%。

[0029] 对比例3

与实施例5的区别在于，不进行加热交联，对本实施方式所制得的丙烯酸基胶黏剂

进行性能测试，测得最大应力为134  kPa，形变回复率为19%。

[0030] 对比例1、对比例2和对比例3所制得的丙烯酸基胶黏剂比本发明敏实施例1‑5任一

所述的方案得到的丙烯酸基胶黏剂的最大应力以及形变回复率都低。另一方面现有技术

中，不添加苯乙烯‑异戊二烯‑苯乙烯弹性体和氨基树脂的产品，与实施例1‑5以及对比例2

所制得的丙烯酸基胶黏剂相比，最大应力最低，且形变回复率最低。不进行热交联的对比例

3所制得的丙烯酸基胶黏剂对比实施例5，从可知简单共混丙烯酸胶黏剂和苯乙烯‑异戊二

烯‑苯乙烯使得它们之间仅存在弱物理键，因此回复形变的能力是有限的，另外严格将交联

剂的使用量控制在0.2‑1.0重量份之间，也避免交联剂含量过高，使得丙烯酸胶黏剂/苯乙

烯‑异戊二烯‑苯乙烯薄膜会由于过度交联而变得更硬，并且由于塑性区域的减小而不能承

受特定的变形。

[0031] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员来说，在不脱离本发明技术原理的前提下，还可以做出若干改进和变形，这些改进和变形

也应视为本发明的保护范围。
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